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1 Girig

TokuyamaDentalCorp, Subat 2007'de 7nci jenerasyon tek siseli tek basamakli baglama
maddesi olan Tokuyama Bond Force’u piyasaya sirdi. Tokuyama Bond Force, dis kalsiyumuyla
etkilesen molekil basina birkag islevsel gruba sahip patentli 3D-SR monomer teknolojisini igeriyor. Dis
maddesine iki asamali yapigkan ajanlarla karsilastirilabilir yapiskanlik saglayan hepsi bir arada bir
yapistiricidir.

Bircok sirket, son yillarda gesitli tek sise bir adimli baglama maddeleri uygulamaya baglamis
olmasina ragmen, gelistirme yona, ortam sicakliginda saklama gibi basitlie dogru kaydi.

Bu kosullar géz 6niine alindiginda, Tokuyama Bond Force’un yapigsma 6zelliklerini koruyarak
depolama istikrarini ve kullanim kolayhgini gelistirmeyi amagladik. Tokuyama Bond Force |l, Ocak
2014'te Japonya'da piyasaya suruldu. Tokuyama Bond Force II'nin 6zellikleri agagida listelenmistir.

Tokuyama Bond Force II'nin Yeni Ozellikleri:

1) Guvenli Yapismayla Basit ve Daha Hizli Prosedir

2) Ortam sicakliginda saklama (0-25°C)
3) Segcilebilir Konteyner (Sise ve Kalem)

2 Yapisma Mekanizmasi

2.1 YAPISMA MEKANIZMASI

Yukarida o©zetlenen gelistiriimis Ozellikleri elde etmek igin, patentli 3D-SR monomerleri
gelistirildi ve kimyasal optimize edildi. 3D-SR monomerler, molekill basina kalsiyum ve polimerize
gruplarla etkilesime giren birkag islevsel gruba sahiptir. Dis yapisinin kalsiyumuyla ¢oklu noktalarda
etkilesime girerler ve dis yapisal arayuzine gugli bir yapismaya neden olurlar ve kalsiyum ile
reaksiyona girerek U¢ boyutlu bir gapraz bag olustururlar (Sekil 1). Yapiskan 3D-SR monomerlerimizi
capraz baglarken, homojen, ¢ok gugli ve son derece yapigkan bir yapisma tabakasi olusturmak igin
kopolimerizasyon reaksiyonlari yoluyla U¢ boyutlu ¢apraz baglamanin yogunlugunu artirmak igin
onemli bir rol oynar.
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Sekil 1Yapiskan 3D-SR monomerler ve kalsiyum iyonlarinin i¢ boyutlu ¢apraz bagli reaksiyonlari
Resim ici yazilari:

Fosforik asit monomer

1) Cok noktali baglanma yoluyla dis yapisi yuzeyine gii¢li baglanma

2) Ug boyutlu capraz bagh reaksiyonlar yoluyla gelistiriimis baglanma katmani mukavemeti

Onceki Bond Force nesline kiyasla, yeni 3D-SR monomerinin molekiil bagina kalsiyum
gruplariyla ve polimerize edici gruplarla etkilesen gruplarin sayisi basariyla artinimistir. Geligtiriimis
kimya, ortam sicakhdinda saklama ile daha basit ve daha hizl bir prosedir saglamakla kalmadi, ayni
zamanda givenilir bir yapisma onerdi. Sekil 2

Previous 3D-SR monomer New 3D-SR monomer
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Sekil 2Yeni yapigkan 3D-SR Monomerlerin yapisi

Resim ici yazilari:
Eski 3D-SR monomer

Yeni 3D-SR monomer



Tokuyama Bond Force Il, kalsiyum ve gelistiriimis U¢ boyutlu ¢apraz badlanma reaksiyonlari
ile daha ylksek diizeyde bir etkilesim saglayan yeni ve gelistiriimis 3D-SR monomerleri sayesinde
onceki 20 saniyeden 10 saniyeye dusen uygulama suresini kisaltmaktadir. Buna ek olarak, dis
yapisina yapisma gicini hava lfleme kosullarina daha az bagimli hale getirerek teknik hassasiyet de
dusdrdlmastar.

Dahasi, bilesimin optimizasyonu, 6zellikle de bag pH'sinin2.8'e ayarlanmasi, Tokuyama Bond
Force II'nin depolanmasi sirasinda olusan monomerlerin hidrolizi azaltir. Kisacasi, yeni yapigkan 3D-
SR monomerler ve optimize bilesim ile Tokuyama Bond Force Il mikemmel dis yapisi yapisma
Ozellikleri ve depolama stabilitesine ulasir ve ortam sicakliginda muhafaza edilebilen mikemmel tutus
Ozellikli guglu bir baglama maddesi haline gelir.

2.2 KOMPOZISYON

Tokuyama Bond Force II'nin bilesimi Tablo 1'de listelenmistir. Yapiskan 3D-SR monomerinin
ana govdesini olusturan ve dis maddesinin demineralize edilmesi gereken fosforik asit monomeri,
yapiskan tabakalar olusturan cesitli monomerleri, alkol ¢6zliclisl, su ve bir fotopolimerizasyon
katalizrii olan kamforon. Bag pH degeri 2.8'dir.

Tablo 1Tokuyama Bond Force II'nin kompozisyonu

TEMEL BILESENLERI

FONKSIYONU

Fosforik asit monomer
(3D-SR monomer)

Dis maddesinin dekalsifikasyonu,
Baglanma katmaninin olugturulmasi

Bis-GMA Baglanma katmaninin olusturulmasi
3G (TEGDMA) Baglanma katmaninin olusturulmasi
Dis ylizeyine niifuz edilmesi,
HEMA N
Baglanma katmaninin olugturulmasi
Alkol Cozgen
Su Dis maddesinin dekalsifikasyonu
Kamforon Fotopolimerizasyon katalizoru

2.3 TALIMATLAR

Tokuyama Bond Force II'nin talimatlar Sekil 3'te gosterilmistir. Kullanim prosediiri kisadir:
Fir¢a ile uygun bir miktarda bonding ajan uygulayarak boslugun duvarlarini firgalayarak uygun sekilde
islatin, 10 saniye bekleyin, hafif hava uygulayin Yaklasik 5 saniye ve isik kir 10 saniye sireyle.
Yukarida belirtildigi gibi, bu Grin Tokuyama Bond Force’a kiyasla daha kisa bir bekleme zamani ve
daha basit kullanim saglar.
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Sekil 3Tokuyama Bond Force Il igin talimatlar

Resim ici yazilari:

1) Dagit

2) BOND FORCE Il'yi uygula

3) Birak (10 art1 saniye)

4) Hafifge hava uygula (5 arti saniye)

5) Isikla kiirle (10 arti saniye)

IPUCLARI: Bu firgalama hareketini gergeklestirirken, dentinsubstratinin baglanma ve demineralize
etme 6zelliklerini azami hale getirip yuksek yapisma degerleri elde etmek igin bir veya iki kez oyugda
yeni baglayici maddeyi uygulayin.Dinamik Aplikasyon Siena Universitesi.

3  Ozellikler

3.1 DIS YAPISINA YAPISMA

Tokuyama Bond Force I, dis yapisina mikemmel yapigsma 6zelliklerine sahiptir. Bunlar, Grafik
1-2-3'de gOsterildigi gibi cekme bag glicu o6lciminde degerlendirildi. Baglangic bag kuvvetinin
sonuglar Grafik 1'de gosterilmis ve dayaniklilik testinde 3.000 ve 10.000 termal gevrimlerden (4°C <
60°C, bir dakika bekleme zamani) sonra sirasiyla Grafikler 2-3'te gosterilmistir.

Tokuyama Bond Force Il hem kesilmis mine hem de kesik dentin agisindan mikemmel
yapisma Ozelliklerine sahipti. Bu sonuglar, yeni yapigkan 3D-SR monomerlerinin (Tokuyama Bond
Force IlI'nin temel bir unsuru olarak gelistiriimis) reaksiyon urinlerinin ve dis ylzeyinde kuvvetli bir
yapisma tabakasi olusturan kalsiyumun polimerizasyonundan kaynaklanmaktadir.

Test yontemi:
1) # 600 Si-C kagidini kullanarak, ¢ikariimis ilk 6n sigir disinin labiyal yiizeyinde yapigkan bir diiz

yuzeyi ezin. 3 mm capl delikli ¢ift tarafli bant kullanarak yapisma alanini belirleyin. Simiile bir
bosluk olusturmak i¢in ¢api 8 mm ve kalinhd1 0,5 mm olan bir mum plakasi takin.



2) Tokuyama Bond Force Il'yi uygulayiniz, 10 saniye bekleyiniz ve hafif havayr uygulayiniz.
Ardindan, 1sik 10 saniye boyunca kurleyiniz. Diger sirketler tarafindan uretilen Urtnleri
kullanirken Ureticinin talimatlarini izleyin.

3) Yukarida belirtilen simlle boslugu recine kompozit (EstelitePosteriorQuick /
TokuyamaDentalCorp.) ile doldurun.

4) Numuneleri 37°C sicaklikta 24 saat suya batirdiktan veya bir dayaniklilik testi yaptiktan sonra,
Universal bir makina kullanarak gapraz hizda 2 mm / dak'lik bir gerilme testi (n = 4) uygulayin
(AG-5000D, ShimadzuCorp.).
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Grafik 1Gerilme bag mukavemeti (baslangig, kendinden oyma modu)

Resim ici yazilari:
Gerilme Bag Mukavemeti (Mpa)

Dis minesi
Dentin
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Grafik 2Gerilme bag mukavemeti (3,000 termal déngli sonrasi, kendinden oyma modu)
Resim ici yazilari:
Gerilme Bag Mukavemeti (Mpa)
Dis minesi
Dentin
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Grafik 3Gerilme bag mukavemeti (3,000 termal dongli sonrasi, kendinden oyma modu)
Resim ici yazilari:

Gerilme Bag Mukavemeti (Mpa)

Dis minesi

Dentin

Bunu takiben, Tokuyama Bond Force II'nin kesilmemis mine (kenar alani) ile olan bag kuvveti,
yani baglangigtaki bag kuvveti ve 10,000 termal gevrimden (4°C « 60°C, bir dakikalik bekleme siresi)
sonra bir mikro cekme bag gucu élgimu ile bag kuvveti degerlendirildi. Tokuyama Bond Force II'ninpH
degeri 2,8 arttigindan, kesilmemis mine igin fosforik asitle agindirma gereklidir. Kesik emaye (fosforik
asitli asindirma) ile yapisma 6zellikleri karsilastirma igin de degerlendirildi. Sonuglar, Tokuyama Bond
Force II'nin, kesil mine ile esdeger fosforik asitle asindirma ile kesilmemis mine igin mikemmel
yapisma sergiledigini gostermektedir (Grafik 4'te gosterilmigtir).

Test Yontemi:

1) Cekilmis siginn ilk 6n disinin labiyal ylizeyi Gzerindeki kesilmemis emaye temizlemek igin
Pressage (Shofulnc.) kullanin ve su ile durulayin. Sonra, TokuyamaEtching Gel HV'yi
uygulayin, 15 saniye bekleyin, suyla durulayin ve kurutun. Ayiklanan sigirin ilk 6n disinin
labiyal ylizeyi Uzerindeki kesilmis emiyi parlatmak igin # 600 Si-C kagit kullanin, su ile
durulayin ve kurutun.

2) Tokuyama Bond Force Il'yi yapiskan ylzeylere uygulayin.
3) Katmanlar halinde regine kompozit (EstelitePosteriorQuick / TokuyamaDentalCorp.) doldurun.
4) Numuneleri 24 saat suya batirin (baslangigta) veya 10.000 termal gevrim gergeklestirin (TC,

4°C < 60°C, bir dakika bekleme siresi) ve sonra bir elmas kesici kullanarak 1 mm x 1 mm
cubuktan kesin.

5) 1 mm / dak gapraz hizda evrensel bir makine (Ez Test, ShimadzuCorp.) kullanarak bir gerilme
testi yapin.
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Grafik 4Kesilmemis dis minesine yapisma
Resim ici yazilari:

Mikro gerilim bag mukavemeti (Mpa)
Kesilmemis dis minesi (agindirmali)
Kesilmis dis minesi (asindirmasiz)



Tokuyama Bond Force II'nindentine yapismasi, bir mikro ¢ekme baglanma mukavemeti
Olcimi kullanilarak degerlendirildi ve dis yapisina yapigkanlik 6zellikleri kesme bag kuvveti dlgimu
kullanilarak degerlendirildi. Mikroyondan gekilme mukavemetinin 6lgilmesinin sonuglar Grafik 5'te,
Grafik 6'da kesme baglanma mukavemeti olciminin sonuglan gosterilmektedir. Tokuyama Bond
Force II'nin her iki ydntemle de dis yapisina mikemmel bir yapisma gosterdi.
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Grafik 5Dentine mikro gerilim bag mukavemeti

Resim ici yazilari:
Mikro gerilim bag mukavemeti (Mpa)
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Grafik 6Kesme bag mukavemeti
Resim ici yazilari:

Kesme bag mukavemeti (Mpa)
Dis minesi

Dentin



3.2 GUVENILIR YAPISMA OZELLIKLERI

Sekil 4, dagitmadan bir dakika sonra Tokuyama Bond Force II'nin bir goérintistni
gOstermektedir. Tokuyama Bond Force I'de oldugu gibi, Tokuyama Bond Force ll'de de faz ayrimi
g6zlenmedi. Faz ayriminin olmadigi bu 6zelligin, bu drinlerin yapigkan 6zelliklerinin guvenilirligine
katkida bulundugu dasindlmektedir, diger bir deyisle teknik hassasiyet azalmaktadir.

TOKUYAMA BOND FORCE I

No phase separation phase separation

4

Sekil 4Dagitmadan sonraki goruntuler
Resim ici yazilari:

Faz ayrismasi yok

Faz ayrismasi

Bir onceki tek siseli tek asamali badlama ajanlarinda, ¢oéziciyd buharlastirmak igin
gerceklestirilen hava Ufleme kosulundan baglanma mukavemeti etkilendigi igin teknige duyarlilikta
sorunlar olmustur. Bu nedenle, orijinal Tokuyama Bond Force igin, hava Gfleme igleminin iki asamada,
yani bes saniye boyunca zayif hava akigi ve daha sonra bes saniye boyunca kuvvetli hava akigi
yapilmasi onerilir. Tokuyama Bond Force I, gelismis yapiskan 3D-SR monomerler kullandigi ve faz
ayrimini onlemek Uzere tasarlandidi igin, hava Ufleme tarafindan etkilenme olasiligi daha disik; Bu
nedenle Tokuyama Bond Force Il igin hafif hava ifleme isleminin bes saniyelik basit siireci onerilir.
Dentinin yapisma arayiizii lazer mikroskopu (Lazer Taramali Mikroskop VK-9700 (KeyenceCorp.),
elmas macunu ile parlatiimig ayna yizeyi (nihai: 0.25 pm), x 140) 7 ile gosterildi. Sekil 5. Tokuyama
Bond Force Il, Dentine yapismanin mikemmel 6zelliklerini gdsteren ve dentin ile araylizde herhangi
bir bosluk birakmadan ve ince, homojen bir yapisma tabakasi olusturmustur. Bu sonuglar, yeni
yapiskan 3D-SR monomerlerinin (Tokuyama Bond Force lI'nin temel bir unsuru olarak gelistiriimig) ve
dis yuzeyinde gugli bir yapisma tabakasi olusturan kalsiyumun reaksiyon Uridnlerinin
polimerizasyonundan kaynaklanmaktadir ve Optimum bilesim-hava lfleme sonrasinda dahi faz ayrimi
meydana gelmez. Bu kimya ve teknik mikemmel dentil sizdirmazlik sadlar ve uygulama sonrasi
hassasiyeti azaltir. Sekil 11'de, faz ayirici bir baglama maddesi olan G-aenial Bond tarafindan Uretilen
dentine yapisma araylzi karsilastirma amaciyla gosterilmistir. Yapigkan araylzde faz ayrimi ile
bosluklar gézlenmisgtir.

TOKUYAMA BOND FORCE Il
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Sékil 5Dentinle baglayici arayuzlerin lazer mikroskobundaki gorintuleri



3.3 OYUK ADAPTASYONU

Sekil 6-7'de gosterildigi gibi Tokuyama Bond Force IlI'nin bosluk adaptasyonu Scotchbond
Universal (3M Espe) ile karsilastirimistir. Bosluklu zeminler, kdseler ve kenarlar lzerinde bosluk
birakmayan tabaka ve dizgin kalinlik gézlenmistir. Bu, Tokuyama Bond Force II'nin mikemmel
bosluk adaptasyonunu gdsterir.

Test Yontemi:

1) Sokilmis bir sigirin ilk 6n diginin labial ylizeyi Uzerindeki basamaklar seklinde simiile
edilmis oyuklar olusturun.
Enamel 4.4mm
‘. _____
B _flmm
\%&m\
Step Cavity

Resim ici yazilari:
Dis minesi

Dentin

Asama Oyugu

2) Tokuyama Bond Force IlI'yi uygulayiniz, 10 saniye bekleyiniz ve hava kurumasini bekleyiniz.
Isik uygulamasi 10 saniye boyunca. ScotchbondUniversal'yi uygularken hava kurumadan énce
20 saniye bekleyin. 10 saniye boyunca isikla kurleyin.

3) Katmanlar halinde regine kompozit ile doldurun (Tokyama Bond Force Il igin EsteliteFlowQuick
/ TokuyamaDentalCorp. veScotchbond Universal igin Supreme Ultra Flow / 3M Espe)

4) Bir elmas frez kullanarak yapisma yiizeyine dik olarak kesme
5) Kesilen ylizeyi elmas frez kullanarak inceltin (nihai: 0,25 ym)

6) Lazer mikroskopu ile gdzlemleyin (VK9700, KeyenceCorp.)

Scotchbond Universal

Sekil 60yuk adaptasyonu



TOKUYAMA BOND FORCE Il

Corner Cavity floor

Scotchbond Universal

Corner

Sekil 70yuk adaptasyonu
Resim ici yazilari:

Kose

Oyuk tabani

Kenar

Kose

Kenar

3.4 DIS YUZEYi KOSULUNUN ETKISI

Yapistirma isleminden 6nce yapistirma ylzeyinin kurutulmasi Onerilmesine ragmen, klinik
kullanim sirasinda nemin alinamayacagi birgcok durum vardir. Tokuyama Bond Force II'nin yapisma
mukavemeti, Grafik 7'de gosterildidi gibi farkli nem kosullarinda (1slak, nemli ve kuru) degerlendirildi.
Sonuglar yapigskan o6zelliklerin yapisma yilizeyindeki nemden blyilk Olglide etkilenmedigini ortaya
koydu.

Test yontemi:

1) # 600 Si-C kagidi kullanarak, gikartilan ilk 6n sigir disinin labiyal yiizeyinde yapiskan bir diiz
ylzeyi ezin. 3 mm ¢aph delikli gift tarafli bant kullanarak yapigsma alanini belirleyin. Simiile bir
bosluk olusturmak icin ¢api 8 mm ve kalinligi 0,5 mm olan bir mum plakas! takin
Dental hava siringasi kullanarak KURUTUN.

Yapisma yiizeyini su ile duruladiktan sonra NEMLENDIRIN, bir Kimwipe ile hafife silin
Yapisan ylzey Uzerine su puskurterek ISLATIN

2) Tokuyama Bond Force Il'yi uygulayin, 10 saniye bekleyin ve daha sonra hava ile kurutun. 10
saniye boyunca isikla kirleyin.
3) Regine kompozit ile doldurun (EstelitePosterior, TokuyamaDentalCorp.)

4) Numuneleri, 37°C'de 24 saat suya daldirdiktan sonra, bir otograf (AG-5000D, ShimadzuCorp.)
kullanarak 2 mm / dak ¢apraz hizda bir cekme testi (n = 4) gergeklestirin.
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Grafik 7Nem kosulunun etkisinin degerlendirilmesi
Resim ici yazilari:

Gerilim bag mukavemeti (Mpa)

Dis minesi

Dentin

3.5 DIGER MARKALARIN REGINE KOMPOZITLERININ YAPISMASI

Gindmiizde piyasada bulunan gesitli 1sikla sertlesen regine kompozitler kullanilarak yapisma
glici degerlendirildi. Universal regine kompozitleri igin sonuglar Grafik 8'de, akigkan regine
kompozitleri igin Grafik 9'da gosterilmistir. Tokuyama Bond Force Il, diger marka tarafindan Gretilen
recine kompozitlerinin tamamina mikemmel yapistiini gosterdi; bu nedenle herhangi bir 1gikla
sertlesen regine kompozit ile kullanilabilir.

Bununla birlikte, bir kiirleme tipi recine kompozitinin bir kiirlenmisTokuyama Bond Kuvveti Il'ye
uygulandidi ve regine kompozitinin daha sonra kimyasal polimerizasyon ile kirlendigi takdirde, higbir
yapisma sergilenmez. Bunun nedeni, baglama maddesindeki asidik monomerin, kimyasal kir tipi
regine kompozitinde kimyasal polimerizasyonu engelledigidir. Tokuyama Bond Force Il, kimyasal kur
tipi recine kompozitleriyle kullaniimamalidir.

30
m Enamel

— _ _ m Dentin
S 25
=3
= 20 |
]
c
g
= 15 |
o
c
8 10 |
Q
2
5 5 |
|_

0 -

Estelite Sigma Solare, Beautifil, Majesty, Supreme Ultra,
Quick, GC Shofu Kuraray 3M Espe

Tokuyama Dental
Grafik 8Diger markalardan regine kompozitlere yapisma (universal)
Resim ici yazilari:
Gerilim bag mukavemeti (Mpa)
Dis minesi
Dentin
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Grafik 9Diger markalardan regine kompozitlere yapisma (akabilir)
Resim ici yazilari:

Gerilim bag mukavemeti (Mpa)

Dis minesi

Dentin

3.6 CALISMA SURESI

Genel olarak, bir sise bir adimh baglama maddeleri ugucu organik g¢éziculer igerir. G-aenial
bagi ylksek oranda ugucu aseton igerir ve belli bir miktar aseton buharlastirildiktan sonra, baglama
maddesindeki su faz ayrimi gosterir. Bu nedenle, galisma slresi ¢ok kisadir ve uriin godeye
dokildikten sonra bir dakika icinde uygulanmasi gereklidir. Faz ayrimi olusursa, yapisma performansi
onemli dlcide azaltilir. Bu nedenle, kullanim sirasinda dikkatli kullaniilmaniz gerekir. Buna karsilik,
Tokuyama Bond Force Il, eklenen ugucu organik ¢oézucller buharlastiginda bile olusacak baglayici
maddenin faz ayrimi olmaksizin homojen bir baglama maddesinden olusur. Solvent olarak asetondan
daha az ucgucu olan alkol kullanilir. Bu nedenle, Tokuyama Bond Force I, godeye bir damlacik
birakildiginda bes dakika daha uzun bir galisma suresine sahip oldugundan, klinik prosediri daha az
stresli hale getirmektedir. Calisma siiresinin yapisma mukavemeti (izerindeki etkisi — oda sicakliginda
dogrudan 1sik olmadan bir damla baglama maddesinin dagitiimasi Grafik 10'da gOsterilmigtir.
Dagitmadan sonra bes dakika bile olsa iyi yapiskan 6zellikler korunmaktadir.
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Grafik 10Baglanma mukavameti Gzerinde dagitim sonrasi galisma siresinin etkisi
Resim ici yazilari:

Gerilim bag mukavemeti (Mpa)

Dis minesi

Dentin



3.7 MARJINAL SIZINTI

Tokuyama Bond Force II'ninmarjinal sizintisi Tablo 2'de degerlendirildi. Pigment penetrasyonu
gbzlenmedi ve Tokuyama Bond Force Il, diger markalara kiyasla marjinal sizintiya karsi miukemmel
direng gosterdi.

Test yontemleri:

1) Sokilen sigirin ilk 6n disinin labiyal ylzeyinde 4 mm gapinda x 4 mm silindir seklinde simile
edilmis bir bosluk olusturun.
2) Tokuyama Bond Force IlI'yi uygulayiniz, 10 saniye bekleyiniz ve hava kurumasini bekleyiniz.

Isik tedavisi 10 saniye boyunca. ScotchbondUniversal'i test ederken, 20 saniye bekletin ve
hava ile kurutun. 10 saniye boyunca igikla kurleyin.

3) Katmanlar halinde regine kompozit (EstelitePosterior, TokuyamaDentalCorp.) doldurun

4) Numuneleri suda 37°C'de 24 saat boyunca ve daha sonra % 1 fuksin sollisyonunda 37°C'de
24 saat boyunca bekletin

5) Elmas frez kullanarak yapisma yizeyine dik dogrultuda kesme

6) Kesik yizeyi Si-C kagidi ile inceltin (Nihai: # 3000)

7) Pigment penetrasyonunu bir lazer mikroskopu ile izleyin (Lazer Taramali Mikroskop VK-9700,

KeyenceCorp.)

Tablo 2Tokuyama Bond Force II'nin Kompozisyonu

BAGLAYICI MADDELER MARUJINAL SIZINTI (n=4)

Tokuyama Bond Force Il - - - N

Tokuyama Bond Force - - - N

Tokuyama EE-Bond - - - N

Scotchbond Universal ++ - ++ -
-: pigment nifuzu yok +: dis minesine niifuz
++: dentine niifuz +++: oyuk tabanina nifuz

3.8 SECILEBILIR KONTEYNER

Tokuyama Bond Force Il igin 3 tip dagitim sistemi vardir (sise, kalem tipi ve birim doz), Sekil 8.
Sise daha fazla miktarda dagitilir ve birden fazla dis veya daha buylk oyuklardaki iglemler igin
uygundur. Kalem tipi, daha kiu¢uk oyuklarda kullanim i¢in uygundur ve birim doz en iyi hijyen saglar.
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Sekil 8Segilebilir konteyner

Resim ici yazilari:
Sise

Kalem

Birim Doz

Yeniden siparis vermeye yardimci olmak igin, kalem tipi, sivi seviyesi gdstergesi ile
iyilestiriimis bir gortnurlik penceresine sahiptir. Sekil 9, sivi seviyesi gostergesi ile gelistirilmis
gorlinurlik penceresini gostermektedir. Gostergeyi inceleyerek kalan malzemenin yaklasik miktar
kolayca gorilebilir. Buna ek olarak, meme ucu temizlenmis bir damla yardimina yardimci olacak
gelismis bir tasarima sahiptir.

Sekil 9SIvi seviyesi gostergeli gorinirlik penceresi

4 Sonug

Ocak 2014'te Japonya'da piyasaya sunulan Tokuyama Bond Force Il, yeni yapiskan 3D-SR
monomerler ve optimize bilegim sayesinde asagida listelenen 6zellikleri gdsteren mukemmel tek sise



bir adiml baglama maddesidir. Bu 6zelliklerin bir sonucu olarak — sagladigi stiin fiziksel 6zelliklerden
dolayl — Tokuyama Bond Force Il, dis ylzeyine mikemmel bir dis baglayici madde olarak klinik olarak
faydali olacaktir.

1)
3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Tokuyama Bond Force II'nin Yeni Ozellikleri

Guvenili Yapigsmayla Basit ve Daha Hizli Prosediir
Ortam sicakli§inda saklama (0-25°C)
Segcilebilir Konteyner (Sise ve Kalem)
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BOND FORCE Il Ambalajlama

14903 -BOND FORCE Il SETI
Bond Force Il sisesi, 5 ml
1 dagitici tlp
25 tek kullanimlik uygulayici

14968 -BOND FORCE Il KALEM SETI
Bond Force Il Kalemi, 2 ml
1 dagitici tap
25 tek kullanimlik uygulayici
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Notlar:



BOND
FORCE II

Kesinlik, adapte olabilirlik, kolay kullanim ve koruma: dig
minesi kenarina niifuzu engellemenin kesin ¢ozumiu
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